附件1
2025年第三届全国工业和信息化技术技能大赛RISC-V等架构芯片开发与系统应用赛项

广东省选拔赛日程安排

一、大赛时间

11月7日-11月9日

二、大赛地点

珠海市高新区唐家湾镇金创一路36号港湾5号·科技创新走廊A12栋3楼多功能厅

三、举办单位

主办单位：广东省工业和信息化厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省教育厅、广东省总工会、共青团广东省委

承办单位：珠西科学城RISC-V生态应用创新中心
协办单位：广东省集成电路行业协会、

珠海南方集成电路设计服务中心

技术支持单位：广州慧谷动力科技有限公司

四、日程安排
	日期
	事项安排
	时间

	11.7


	参赛队报到
	13:00-14:00

	
	领队赛前说明会，
开幕式，

理论知识竞赛
	以现场时间为准

	11.8

全天
	实际操作竞赛
	以现场时间为准

	11.9

全天
	实际操作竞赛，

赛项点评会，

公布成绩
	以现场时间为准


注：以上日程安排如有调整，另行通知。

五、大赛内容、形式和成绩计算
本次竞赛内容包含理论知识和实际操作两部分。本赛项分为职工组和学生组两个竞赛组别，各组别均为双人组队参赛，不得跨单位组队。所有通过报名资格审核的选手，首先参加理论考试，根据理论考试团队总成绩排名，职工组、学生组分别选拔前30队参赛选手参加实践操作比赛（理论考试团队总成绩如相同者，团队总用时少的排名靠前）。
理论知识竞赛满分为100分，按20%的比例折算计入竞赛总成绩。赛题均为客观题，采用计算机考试方式实现。实际操作竞赛满分为100分，按80%的比例折算计入竞赛总成绩。折算后的理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩相加得出参赛选手竞赛总成绩，满分为100分（竞赛总成绩如相同者，理论考试团队总成绩高的排名靠前）。
六、命题原则

本赛项围绕半导体分立器件和集成电路装调工工种的工作任务要求和企业生产现实需求，全面考察在国产芯片设计与测试关键技术，包括国产EDA工具、RISC-V开源指令集、芯片封装工艺等方面的专业核心能力和职业综合能力。通过芯片开发和系统应用，普及芯片开发知识，培养参赛者的创新意识与团队合作精神，提高参赛者的实践技能，展示参赛者的技术实力和创新能力。其中，职工组可参照《半导体分立器件和集成电路装调工国家职业技能标准》（国家职业资格二级）、《集成电路工程技术人员国家职业标准》（国家专业技术等级高级）要求，学生组可参照《半导体分立器件和集成电路装调工国家职业技能标准》（国家职业资格三级）、《集成电路工程技术人员国家职业标准》（国家专业技术等级中级）要求，同时结合RISC-V、芯片开发所涉及的相关技术、应用技术发展状况和企业生产实际命题。竞赛命题主要遵循以下标准：一是覆盖芯片开发和系统应用的实际应用场景，结合相关领域知识，考察参赛者对芯片开发的了解，符合我国现阶段对复合型人才的需求；二是跟进芯片设计前沿应用技术发展，聚焦芯片的智能化技术应用，结合技术技能人才培养要求和企业岗位需要；三是技能竞赛结果主要以客观准确率作为评价标准，保证竞赛的公平、公正原则。
七、考核范围

（一）理论知识竞赛

1.赛题范围。主要内容包括：半导体集成电路基础知识、数字集成电路设计、RISC-V架构核心技术与应用设计三个模块。

（1）半导体集成电路基础知识

半导体材料、二极管、双极性晶体管、门电路、基本运算电路、逻辑仿真与时序分析、故障分析与测试、CMOS反向器、CMOS典型组合逻辑电路、CMOS典型时序逻辑电路、可编程逻辑器件。

（2）数字集成电路设计技术

集成电路设计工具、模块化设计与验证、逻辑综合与验证、静态时序分析、版图设计、Verilog基础语法、寄存器传输级设计、组合电路设计、时序电路描述、验证与测试。

（3）RISC-V架构核心技术与应用设计

RISC-V基本指令格式、RISC-V基础指令集知识、基于RISC-V指令集的处理器设计、RISC-V虚拟内存管理、RISC-V内存一致性、RISC-V缓存优化、RISC-V硬件加速、RISC-V工具链。

2.赛题类型

赛题分为三种类型：单项选择题、多项选择题和判断题。

3.竞赛时间

理论竞赛时间为1小时。

4.命题方式

由大赛组委会组织专家组统一命题。

5.考试方式

采用计算机考试。

（二）实践操作竞赛

实操竞赛任务一共有3个任务，分别基于RISC-V芯片的应用开发设计、芯片AI工具链的测试与应用、面向低空经济场景的芯片综合应用。
1、竞赛时间

实操比赛时间为2小时。
2、竞赛任务

实际操作部分由参赛选手按工作任务书的要求完成，具体工作任务见下（每套赛卷考核知识点与样题公布知识点相同，每套赛卷与样卷存在约30% 变动）：

（1）任务一：基于RISC-V芯片的应用开发设计

能够根据RISC-V芯片模块原理图，正确连接接口线束，实现芯片的上电驱动调试烧录接口连接；安装指定传感器，在RISC-V专用IDE平台完善和优化代码，完成传感器数据采集和处理。采集程序日志数据，截图保存数据结果，并填写工单。

（2）任务二：芯片AI工具链的测试与应用

连接适配摄像头模块，利用计算芯片开发工具链，实现感知模型的部署、识别、分析、优化等操作。设置程序验证场景，检验程序运行结果是否与预期一致。采集程序日志数据，截图保存数据结果，并填写工单。

（3）任务三：面向低空经济场景的芯片综合应用

根据任务给定的图纸，将前述任务中完成设计的模块适配到芯片开发验证平台，并验证硬件在环系统通讯状态；在规定的空域内，进行巡检任务；在仿真世界的指定地点进行图像采集和检测；采集程序日志数据，截图保存数据结果，并填写工单。

3.命题方式

由大赛组委会组织专家组统一命题。

八、竞赛场地、设施设备安排

（一）赛场规格要求

1.大赛工位：每个工位占地面积16平方，标明工位号，并配备大赛平台1套、电脑桌椅2套、计算机1台。

2.赛场每工位铺设电缆，预留118六孔插座三组（设备电源、计算机电源、显示器电源）

3.赛场必须留有安全通道。竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场组织人员要做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

4.赛场建立与公安、消防、司法行政、交通、卫生、食品、质检等相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处置突发事件。

5.大赛办公室在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。 

（二）场地布局图
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图1.大赛场地单工位布局图
（三）基础设施清单

表二 工位比赛工具（由大赛组委会现场提供）

	序号
	名称
	规格型号
（品牌）
	单位
	数量

	1
	数字万用表
	通用型
	只
	按工位

	2
	固定工作站 
	通用型
	台
	按工位

	3
	人员及工位安全防护套装
	通用型
	套
	按工位

	4
	工作台
	通用型
	台
	按工位

	5
	抹布
	通用型
	只
	按工位

	6
	接线板
	公牛10米
	只
	按工位

	7
	裁判桌/椅
	通用型
	套
	按工位

	8
	选手桌/椅
	通用型
	套
	按工位*2

	9
	签字笔（红色）
	晨光
	盒
	按工位*4

	10
	签字笔（黑色）
	晨光
	盒
	按工位*4

	11
	计算器
	通用型
	只
	5

	12
	秒表
	通用型
	只
	按工位*2

	13
	扫帚
	通用型
	只
	按工位

	14
	簸箕
	通用型
	只
	按工位

	15
	拖把
	通用型
	只
	按工位

	16
	垃圾箱
	通用型
	只
	按工位*2

	17
	灭火器
	通用型
	只
	按工位

	18
	饮水机
	通用型
	只
	1

	19
	纯净水
	通用型
	箱
	2

	20
	纸杯
	通用型
	只
	50

	21
	抽纸
	通用型
	盒
	10

	22
	打印机
	通用型
	只
	2


表三 工位比赛设施（由大赛组委会现场提供）
	序号
	技术平台
	单位
	数量
	备注

	1
	RISC-V开发验证平台
	套
	1
	

	2
	计算芯片平台
	套
	1
	

	3
	可视化平台
	台
	1
	

	4
	固定工作站
	台
	2
	

	5
	打印机
	台
	1
	


九、工具材料安排及清单

无需选手自带工具、材料；禁止从赛场带出的工具、材料。

十、大赛软硬件平台说明

（一）软件平台

EDA工具

EDA工具包括电路设计、电路仿真、版图设计、物理验证、参数提取与可靠性分析等典型工具，为选手提供从电路到版图、从设计仿真到验证的完整EDA工具；应用以上全部或部分EDA工具可实现芯片设计、仿真与验证的相关任务；满足集成电路设计教学的多样性需求。
（二）硬件平台
1. RISC-V基础考核平台

竞赛平台覆盖 RV32I 核心指令集，通过分类测试用例实现精准考核，是面向架构学习者的标准化能力验证系统，核心价值在于通过模拟仿真与合规性测试，实现对 RISC-V 指令集掌握程度、汇编编程能力及硬件设计基础的量化评估。
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图 2  RISC-V基础考核平台
2.AI计算芯片平台

汽车计算芯片具有双核BPU，丰富的接口包括千兆网卡、CAN总线等，人工智能算力达5TOPS，可以灵活作为设备主控或协处理器。提供完善的AI开发工具链，可以作为边缘计算处理器完成图像识别、分析、感知等人工智能功能。
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图 3  AI计算芯片平台
AI计算芯片平台参数
	序号
	项目
	规格参数

	1
	CPU
	Cotex A53@1.5G x4

	2
	AI算力
	等效5Tops

	3
	内存
	LPDDR4 4GB

	4
	存储
	32GB eMMC

	5
	Wi-Fi
	2.4G&5G模组

	6
	以太网
	千兆PHY

	7
	USB
	USB 2.0*6, USB 3.0*1

	8
	视频
	HDMI * 1

	9
	CAN
	CAN接口*1，SocketCAN接口（USB）* 1

	10
	TF卡
	SDIO *1

	11
	40Pin
	总共28个GPIO，最大复用关系：
UART * 2

I2C * 3

SPI * 2

I2S * 2

PWM * 2

	12
	电源
	DC 12V


3.无人机硬件在环验证平台

无人机硬件在环仿真验证平台，整合ODE物理仿真系统以及QGC无人机地面站平台，是一个支持多场景应用的无人机在环仿真验证平台。连接芯片开发验证平台的固定无人机平台，支持多种通讯方式，可以实现无人机传感器与硬件在环仿真环境数据的双向互通。提供可视化的无人机任务配置系统，可以快速完成无人机应用开发。
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图 4 无人机硬件在环验证平台
